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(54) STICHTIEFDRUCKPLATTE MIT VERLÄNGERTER HALTBARKEITSDAUER UND VERFAHREN 
ZU DEREN HERSTELLUNG

(57) Die Erfindung betrifft eine Stichtiefdruckplatte,
die aus Messing, Stahl, Kupfer oder einer Legierung mit
Messing und/oder Stahl und/oder Kupfer besteht und auf
deren Oberfläche, die einem zu bedruckenden Substrat
zugewandt ist, eine abriebvermindernde Schicht ange-
ordnet ist. Die Erfindung betrifft weiterhin ein Verfahren
zur Herstellung einer derartigen Stichtiefdruckplatte.

Erfindungsgemäß ist zwischen der Oberfläche der
Stichtiefdruckplatte aus Messing, Stahl, Kupfer oder ei-
ner Legierung mit Messing und/oder Stahl und/oder Kup-
fer und der abriebvermindernden Schicht eine Haftver-
mittlungsschicht angeordnet. Bei dem erfindungsgemä-
ßen Verfahren wird zunächst eine Stichtiefdruckplatte
bereitgestellt, die aus Messing, Stahl, Kupfer oder einer
Legierung mit Messing und/oder Stahl und/oder Kupfer
besteht, anschließend auf die Oberfläche der Stichtief-
druckplatte, die einem zu bedruckenden Substrat zuge-
wandt ist, eine Haftvermittlungsschicht aufgebracht und
daran anschließend auf die Haftvermittlungsschicht eine
abriebvermindernde Schicht aufgebracht.
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